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‘ l V'%- @%' Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: Belag AG Sursee Priifstelle: Viatec AG
Walzasphalt - Deklaration 2024 AC T 22 Melio Bdm. 70/100
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 75
Bindemittel: o o

Ziel-Bitumen B 70/100

- ¥ Iésl. Bindemittelgehalt M-% 4.6 Toleranz EW = +0.6

ngabébi_tumen B 330/430

Rickgewinnung aus Mischgut:
-Penetration:  min. { /4o mm]
- Penetration;  max. ['/4o mm]
- Erweichungspunkt R+K: min.
- Erweichungspunkt R+K: max.
- Elastische Ruckstellung [%]

Mineralstoffe Herkunft:

- Fiiller ~ Eigenfiller

- Kalkhydrat i
- feine Gesteinskdrnung Gettnau/Staffelbach

Srobe Gesteinskérmung Staffelbach

- Mineralanteil Sand < 2.0 mm 35M-%

- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm 65 M-%

Mineralkategorie C 50/30 |
Spﬁtt aus Ausbauasphalt gewonnen

- S;kunaér;pﬁ B M-%

Recycling-Granulat al

- Kaltzugabe M-% 1 -
- Warmzugabe M-% 70

Marshail-Werte: N -

- Verdichtungstemperatur 145°C

- Raumdichte Ma/m® ~2.417

- Rohdichte Ma/m® ~ 2.504

- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% S 35 2.0...5.0

- Hohlraumfiillungsgrad VFB,% = <80

- Stabilitét S kN — 275

- Fliessen F, mm - 15..35

Bei H und S Belagen:

Spurrinnentest LCPC [29]

- 10000 Priffzyklen % - —

- 30000 Priifzyklen % - —

Wasserempfindlichkeit % = 2 70%

Korngréssenverteilung: mm B Toleranz 100 '

- Einzelwerte Siebdurchgang 45.0 |[M-%]| 100.0 o0 | I __JI | |
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Datum: 16.02.2024 Datum: 16.02.2024 Datum:

Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift

Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer

Belag und Beton AG ViaTec AG

Station West 4 Technormastrasse 8
8023 Rothenburg / / ‘ 8404 Wintertr > 2L
- F N .



